
Tervetuloa O-johtavan
O-Johtavat pyrkii olemaan teidän yhden luukun ratkaisu kumppani EMS toimitusketjussa, kuten PCB-
suunnittelu, PCB valmistus ja PCB-yksikkö (PCBA) Meillä tarjota joitakin pisimmällä PCB tekniikkaa, kuten
HDI-piirilevyjen, monikerrospiirilevyjä, Jäykkä-joustava PCB Voimme tukea nopeasti puolestaan ​​prototyyppi
keskipitkällä ja massatuotantoon.

Yleensä globaaleille asiakkaillemme ovat hyvin vaikuttuneita palveluitamme: nopean toiminnan,
kilpailukykyinen hinta ja laatu commitment.Providing arvokkaampia teknisen palvelun ja kokonaisratkaisu
on tie O johtava eteenpäin.

Katse tulevaisuuteen, O-johtava keskittyy innovaatioiden ja kehityksen elektroniikan valmistustekniikka
kuten aina, ja tehdä pitkäjänteistä työtä PCB ja PCBA yhden luukun palvelu antaa ensimmäisen luokan
palvelua ja luoda enemmän arvoa asiakkaillemme.PCB Assembly valmistaja Kiinassa

Tuotteen Kuvaus
tiedot

PCB P / N CD539
kerros Count 2L
materiaali FR-4 TG130
Hallitus THK 0.8mm
kupari thk 2 / 2oz
Pienin aukon koko 0.5mm
Reikien (kpl) 477
linja w / s 12 / 12mil
Impedanssin ohjauksen. Y / N (Tol%) N
pinta viimeistelytyg HASL-LF
Juotoksenpysäytysmaski Silkkipaino Valkoinen / N / A
Yhden kortin koon Dim X (mm): 301; Dim Y (mm): 75,8
Panelisation Dim X (mm): 320; Dim Y (mm): 240; Ei UPS: 3
Special: kuorittavan peitteen N
Reititys / Lävistys CNC

tuotantokapasiteetti
16 vuotta ammatillinen OEM PCB kartongin valmistuksessa (PCB layout valmistaja
Kiinassa)

erä
2014 2015 ~ 2016 2017 ~ 2018

tilavuus Näyte tilavuus Näyte tilavuus Näyte
kerros count 32 42 38 44 42 48

Min Line / tila (um) 50/50 40/45 40/45 40/40 35/40 35/35
Min porausreiän halkaisija

(mm) 0,15 0,10 0,15 0,10 0,15 0,10
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Sivusuhde PTH 14: 1 16: 1 16: 1 18: 1 18: 1 20: 1

N + C + N 4 + C + 4 5 + C +
5 5 + C + 5 6 + C +

6 5 + C + 5 6 + C +
6

Mikä tahansa kerros
yhteenliittämistä 5 + 2 + 5 6 + 2 + 6 5 + 2 + 5 6 + 2 + 6 5 + 2 + 5 6 + 2 + 6

Plate täyttö kautta JOO - JOO - JOO -
Min. ydin paksuus (pois

kupari) (um) 50 40 40 30 40 30

Min. Laser Poran halkaisija
(um) 75 65 65 50 50 40

Kautta on haudattu reikä /
pinottu kautta JOO - JOO - JOO -

materiaali FR4, Megtron, Avnet, Rogers, Heavy Kupari jne
Embedded kondensaattori

PCB JOO - JOO - JOO -

pinta Process
Lyijytön HASL, ENIG, OSP, Kielikylpy hopea, Kielikylpy tina, flash

kulta, kulta sormi pinnoitus, Valikoiva kova kultaus, Peelable
Juotosmaski, Hiilimustetta



Matkapuhelin PCB toimittaja Kiina

Tiimimme

https://www.o-leading.com/fi/products/Double-Side-PCB-manufacturer-china-Mobile-Phone-PCB-supplier-china-Impedance-PCB-manufacturer-china.html




sertifioinnit







Pakkaus & Toimitus



prosessikyvykkyyttä
PCB tuotantokykyä
Kerros Count: 1Layer-32Layer
Valmis kuparin paksuus: 1 / 3oz-12oz
Min Rivin leveys / välit sisäinen: 3.0mil / 3.0mil
Min Rivin leveys / välit ulkoinen: 4.0mil / 4.0mil
Max Kuvasuhde: 10: 1
Levyn paksuus: 0.2mm-5.0mm
Max Paneelin koko (tuumaa): 635 * 1500mm
Pienin poratun reiän koko: 4mil
PIated Hole Tolerance: +/- 3mil
BIind / Buried Vias (Ali tyypit): KYLLÄ
Via Fill (johtava, ei-johtava): KYLLÄ
Perusmateriaali: FR-4, FR-4high Tg.Halogen materiaalista, Rogers, alumiini pohja,polyimidi,
raskas Kupari
Pintakäsittelyt: HASL, OSP, ENIG, HAL-LF, lmmersion hopea,lmmersion Tin, Gold sormet, Hiilimustetta

SMT tuotantokykyä



PCB Materiaali: FR-4, CEM-1, CEM-3, alumiini-pohjainen aluksella
Max PCB koko: 510x460mm
Min PCB koko: 50x50mm
PCB Paksuus: 0,5 mm-4,5 mm
Levyn paksuus: 0.5-4mm
Min Komponentit koko: 0201
Standardi siru koko komponentti: 0603 ja suurempi
Komponentti max korkeus: 15mm
Min lyijyn pitch: 0.3mm
Min BGA pallo pitch: 0.4mm
Sijoittelun tarkkuus: +/- 0,03 mm


